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MODEL：MPS150A 探针台 

 
产品图片中显微镜仅供参考，实际以客户最终配置显微镜为准 

功能及应用范围： 

MPS150 设备是增强型手动分析探针台，为各种半导体芯片、微波器件等提供光

电参数测试分析等能；设备可以吸附多种规格的芯片；并提供三维可调的探针测

试针座及探卡测试针座。适用于大学、实验室、大生产线对芯片进行科研分析、

抽查测试等用途。 

 

技术参数： 
 

项      目 性能指标 

总体尺寸 900mm(横宽)*900mm(纵长)*600mm(高) 

可测圆片尺寸 2″、4″、6″、碎片 
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工作台行程 160mm×160mm 

承片台 

(三维调节) 

(θ可调节) 

Z 向接触/分离 行程 10mm，10μm 分辨率 

θ向微调范围 ±5º 微调 （360°粗调） 

吸片方式 真空吸附 

分档 2″、4″、6″单独真空吸附，三档可选 

针座平台 
升、降行程 25mm 

接触/分离 0.33mm 

上、下片方式 快速抽屉式上、下片 

观察机构 

(三维调节) 

显微镜调节 X、Y方向±25mm，Z方向 35mm 

显微镜 

（ 金 相 显 微

镜） 

标配双目体视显微镜，光学倍率 0.7X—4.5X 连续变倍 

配金相显微镜时，放大倍率可到 1000X 

照明 LED 亮度可调环形灯 

外形尺寸 610mm×560mm×500mm（长×宽×高） 

设备重量 约 40 KG 

使用环境 

电源 AC 220V±22V   50Hz±1Hz 

功率 0.05kW 

真空 -80 KPa 

环境温度 15ºC-30ºC 

相对湿度 ＜60% 

  

使用方法 

 

○1 .通过此部分的红色旋钮

可以将承片台降低到最低,

或抬升到分离高度 

○2 .通过此部分，可以将承片

台及XY模组总体拉取到下片

位置 

○3 .通过此部分，实现左右大

臂(带动针座和探针)上下移

动,切换接触和分离高度 

○4 .根据实际测量样件的大小,开通内圈(对应

2 寸片径),中圈(4 寸),外圈(6 寸)的真空吸附 

○5 .承片台 X,Y 位置调

整 

○6 .调整θ角

度 

○7 . 显 微 镜

X,Y,Z 调整 
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[A-上片] 

1. 关闭可能的真空吸附(利用上图的○4 部分关闭真空吸附); 

2. 利用上图的○1 旋钮,将承片台降低到最低; 

3. 利用上图的○2 指示部分,将承片台连同下方的 XY 基座拉出到上下片位置; 

4. 将芯片放置到承片台的中心; 

5. 利用上图的○2 指示部分,将承片台连同下方的 XY 基座推入到测量位置; 

6. 利用上图的○6 指示部分,调整承片台的θ角度,通过显微镜观察,确保水平; 

7. 利用上图的○1 指示部分,将承片台抬升到分离高度。 

[B-下片] 

1． 关闭可能的真空； 

2． 利用上图的○1旋钮,将承片台降低到最低; 

3． 利用上图的○2指示部分,将承片台连同下方的 XY 基座拉出到上下片位置; 

4． 取下芯片； 

5． 利用上图的○2指示部分,将承片台连同下方的 XY 基座推入到测量位置（即收

纳位置）。 

[C-XY 轴移动] 

利用上图的○5 指示部分，调整承片台的 X，Y位置。 

特别注意：移动承片台的 XY 轴，要首先确保承片台在分离高度，或者是最低高

度，如果在接触高度移动 XY，可能导致探针划伤芯粒。 

[D-探针接触,分离] 

芯粒放置到探针正下方后，利用上图○3指示部分，切换分离高度和接触高度（接

触高度时，探针将接触到待测芯粒）。 

[E-承片台降低到最低] 

利用上图的○1 旋钮,可以将承片台降低到最低。 

[实际测量流程] 

1． 执行 E 步骤，将承片台降低到最低； 

2． 执行 A 步骤，上片； 



 

 
公司网址：http://www.xihesun.com  公司电话：010-53519059 业务电话：13651366369（微信同号） 

3． 执行 D 步骤，接触探针； 

4． 电表测量； 

5． 执行 D 步骤，分离探针； 

6． 执行 C 步骤，切换到下一个芯粒； 

7． 利用 D 步骤，接触探针； 

8． 以此反复 3-7 环节，测量直至测量完毕； 

9． 利用 B 步骤，下片。 

 

优势分析 

 我有多年的探针台研发和实时经验，设备外观和精度均达到国内一流水平。 

 设备的丝杠、导轨，均采用台湾上银产品，精度高，不生锈。 

 承片台抽屉式设计，方便用户上下芯片。 

 X,Y 调节在同一个位置，方便右手单手操作。 

 左手从 XY 位置调节释放出来，左手专门用于调整针座的接触分离高度，切

换探针同芯粒的接触和分离，有较好的便捷性。 

 承片台、针座、显微镜部分，均采用三维可调节设计，方便灵活使用。 

 

软件定制 

我公司有专门的软件开发团队，可为您量身定做各类源表，各类测量表的测量控

制、数据采集、数据分析软件。 

 

配件信息 

 根据用户需求，提供多种可选规格的三维针座。 

 根据用户需求，提供多种可选规格的探针、支持探针定制。 

 根据用户需求，提供专业的测量线缆、线缆连接头。 

 

 


